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内容概要

本教材总计16章，分为两大部分。
第一部分共12章，侧重于理论学习和基础知识的掌握。
具体内容包括IC的理论基础、基本工艺、相关器件工艺，版图设计、器件模型、电路级模拟工具、模
拟IC基本电路，IC硬件描述语言、IC器件封装与测试等。
第二部分从第13第16章共4章，重点介绍我国自主开发的大规模集成电路设计工具——九天系统以及利
用它进行IC设计的流程、方法和实践。
这部分的内容侧重于IC设计工具的掌握和IC设计的实践。
    本书可作为高等院校电子科学与技术、通信与信息等学科高年级本科生和硕士研究生的教材，也可
作为完成了学业、准备转入集成电路设计的本科毕业生的自学读物，还可作为从事集成电路设计与制
造工程技术人员的参考书。
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王志功教授1997年10月作为国务院人事部归国定居专家回国工作，受聘为东南大学无线电系教授，博
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1998年五月被遴选为国家863计划光电子主题专家组第五届专家组专家。
1998年获得“国家杰
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